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会期 ２００９年４月１５日（水）～１７日（金） 
ＡＭ１０：００～ＰＭ５：００ 
当日入場料￥5000.-（Ｗｅｂ事前登録もしくは入場券持参で無償） 

会場 東京国際展示場 東京ビックサイト 東３ホール小間番号：８－１６ 
出展装置 ・高精度引っ張り強度試験機 ＳＳ－３０ＷＤ 

  ＬＥＤピール用加熱ステージを搭載しました。 
・外観検査装置 
  各種ＬＥＤチップの外観を検査する装置です。 
・ＬＥＤ評価装置 ＬＭ３３０２ 
  次世代ＬＥＤ評価用の全放射束・全光束測定装置です。 
・簡易ＰＬ装置 
  コストパフォーマンスに優れた小型で安価なシステムです。 

関連サイト http://www.lightingjapan.jp/ 
 

当社出展内容に関するお問い合わせ

西進商事株式会社東京支店営業２課
ＴＥＬ　０３－３４５９－７４９１　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｅ－ＭＡＩＬ　
seishin@mtc.biglobe.ne.jp

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同時開催展示会
第19回　ファインテック・ジャパン
第４回　　ＦＰＤ部品・材料ＥＸＰＯ
第1回　　国際タッチパネル技術展
第5回　　国際フラットパネルディスプレイ展


